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HIN202E, HIN206E, HIN207E, HIN208E, 
HIN211E, HIN213E, HIN232E  

带+/-15kV静电放电（ESD）防护功能，+5V上电的 RS-232发送器/接收器 
 

HIN202E、HIN206E、HIN207E、HIN208E、HIN211E、HIN213E、HIN232E系列RS-232发送器/接收
器接口电路达到美国电子工业协会（EIA）所有的高速RS-232E与V.28规格，特别适合那些不能提供±12V
电压的应用。经过重新设计的发送器电路提高了数据速率与转换速率，使器件可用于综合业务数字网

（ISDN）与高速调制解调器。发送器的输出与接收器的输入具有ESD（静电放电）防护功能，可以抵挡±
15kV的静电放电。该系列产品需要+5V的单电源，其特色设计是片内电荷泵电压转换器，该转换器可以从
5V的电源产生+10V与-10V的电压。这一系列产品还提供高速RS-232发送器/接收器的多种组合，以适合于
不同应用（见“选择列表”）。 

HIN206E、HIN211E与HIN213E以低功耗关断模式为特点，在电池供电应用中可以保存能量。此外，
HIN213E在关断模式中还提供两个有效的接收器，使器件具有易“唤醒”功能。 
驱动器的特性包括与真TTL/CMOS输入兼容、限斜率输出以及300Ω的掉电电源阻抗。接收器可接受

±30V的输入电压，输入阻抗为3kΩ到7kΩ。接收器还具有滞后特性，可以极大地改善噪声抑制。 
 

 
产品特点 
z 提供无铅型产品供选择（见订购信息） 
z 适 用 于 高 速 综 合 业 务 数 字 网

（ISDN）⋯⋯⋯⋯⋯⋯230kb/s 
z 对RS-232 I/O脚进行ESD防护，可抵挡±15kV

的静电放电（IEC1000） 
z 达到所有 RS-232与 V.28规格要求 
z 只需要 0.1μF（或以上）的外部电容 
z 在关断模式中有两个接收器保持有效

（HIN213E） 
z 片内电压倍增器/反相器 
z 低功率消耗（典型值）⋯⋯⋯⋯⋯⋯5mA 
z 低功耗关断功能（典型值）⋯⋯⋯⋯1μA 
z 三态 TTL/CMOS接收器输出 
z 多个驱动器 
——+5V输入时输出幅度为±10V 

——300Ω的掉电电源阻抗 
——限制输出电流 
——TTL/CMOS兼容 

z 多个接收器 
——输入电压范围为±30V 
——3kΩ到 7 kΩ的输入阻抗 
——0.5V滞后以改善噪声抑制 

 
 
应用范围 
z 需要高速 RS-232通信端口的所有系统 
——计算机：便携式、主机、膝上型 
——外围设备：打印机与终端 
——仪器仪表、不间断电源（UPS） 
——调制解调器、ISDN终端适配器

 
选择列表 
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订购信息 

 
注：Intersil公司的无铅产品采用了特殊的无铅材料；
模塑料/冲模附着材料与 100%的无光泽镀锡板终端涂
复层，可进行锡铅与无铅焊接操作。Intersil公司的无
铅产品在无铅峰值回流温度下经过 MSL 分类，可达
到或超过 IPC/JEDEC J Std-020B标准的要求。 
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管脚 
 

HIN202E（PDIP, SOIC）                              HIN206E（SOIC, SSOP） 
顶视图                                               顶视图 
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管脚（续） 
 

HIN207E（SOIC，SSOP）                              HIN208E（SOIC, SSOP） 
顶视图                                               顶视图 

 
 

www.icbase.com 4

电子工程师之家http://www.eehome.cn

项目开发 芯片解密 零件配单 TEL:15013652265 QQ:38537442



 
武汉力源信息技术服务有限公司 
免费电话：800-8808051 

管脚（续） 
HIN211E（SOIC，SSOP）                              HIN213E（SOIC, SSOP） 

顶视图                                               顶视图 
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管脚（续） 
 
HIN232E（PDIP，SOIC，SSOP） 

顶视图 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
管脚描述 
管  脚 功    能 

VCC 电源输入脚 5V±10%，（5V±5%HIN207E） 
V+ 在内部产生正电源（额定值为+10V） 
V- 在内部产生负电源（额定值为-10V） 

GND 地线。接至 0V。 
C1+ 外部电容（+端）连接到该脚。 
C1- 外部电容（-端）连接到该脚。 
C2+ 外部电容（+端）连接到该脚。 
C2- 外部电容（-端）连接到该脚。 
TIN 发送器输入端。这些管脚接受 TTL/CMOS电平。VCC端的一个 400kΩ的内部上拉电阻被接到每个输入端。

TOUT 发送器输出端。这些输出端为 RS-232电平（额定值为±10V）。 
RIN 接收器输入端。这些输入端接受 RS-232输入电平。GND端的一个 5kΩ的内部下拉电阻被接到每个输入端。

ROUT 接收器输出端。这些输出端处于 TTL/CMOS电平。 

EN ，EN 接收器使能输入端。EN =5V（HIN213E  EN=0V）时，接收器的输出端被置于高阻抗状态。 

SD， SD  关断输入端。SD=5V（HIN213E  SD =0V）时，电荷泵被禁止，接收器输入端处于高阻抗状态（除 HIN213E
的 R4与 R5以外），并且发送器被关断。 

NC 无连接。这些管脚无连接。 
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极限参数 
VCC（相对于地线）⋯⋯⋯（GND—0.3V）<VCC<6V 
V+（相对于地线）⋯⋯⋯⋯（VCC—0.3V）<V+<12V 
V-（相对于地线）⋯⋯⋯⋯-12V<V-<（GND+0.3V） 
输入电压 
  TIN⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-0.3V<VIN<（V+ +0.3V） 
  RIN⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯±30V 
输出电压 
  TOUT⋯⋯⋯⋯（V-—0.3V）<VTXOUT<（V+ +0.3V） 
  ROUT⋯⋯⋯（GND—0.3V）<VRXOUT<（V+ +0.3V） 
ESD等级⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯见规格表 
 
工作条件 
温度范围 
HIN2XXECX⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯0℃到 70℃ 
HIN2XXEIX⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-40℃到 85℃ 

 
热信息 
热电阻（典型值，注释 1）            θJA（℃/W） 
  16脚 SOIC（N）封装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 110 
  16脚 SOIC（W）封装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯  100 
  16脚 SSOP封装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯  155 
  16脚 PDIP封装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯90 
  24脚 SOIC封装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯75 
  24脚 SSOP封装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯  135 
  28脚 SOIC封装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯70 
  28脚 SSOP封装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 100 
最大结温（塑料封装）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯  150℃ 
最大贮存温度范围⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ -65℃到 150℃ 
最大导线温度（焊接 10秒）⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 300℃ 
  （SOIC与 SSOP——仅限导线末端）

 
注意：强度超出所列的极限参数可能导致器件的永久性损坏。这些仅仅是极限参数，并不意味着在极限条

件下或在任何其它超出推荐工作条件所示参数的情况下器件能有效地工作。 
注释： 
1．θJA是用安装在评估 PC板上的元件在自然通风的条件下测得 
 
电气规格 测试条件：VCC=+5V±10%，（VCC=+5V±5% HIN207E）；C1-C4=0.1μF；TA=工作温度范围 
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注释： 
2．由设计担保。 
3．达到第 4级。 
 
 
测试电路（HIN232E） 

 
              图 1  一般测试电路                                     图 2  掉电电源电阻配置 
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图 3  电荷泵 

 
 
详细描述 

HIN2XXE 系列高速 RS-232 发送器/接收器由+5V 的单电源供电，以低功耗为特色，达到美国电子工
业协会所有 RS232C与 V.28规格。该电路分为三个部分：电荷泵、发送器与接收器。 
 
电荷泵 
电荷泵的等效电路如图 3所示，包括两个部分：电压倍增器与电压反相器。每个部分由一个两相位、

内部产生的时钟来驱动，以产生+10V与-10V的电压。额定的时钟频率为 125kHz。在时钟的第一个相位期
间，对电容 C1充电至 VCC。在第二个相位期间，C1上的电压加到 VCC，产生一个经过 C3的信号，C3等
于两倍的 VCC。在第二个相位期间，还要对 C2 充电至 2VCC，接着在第一个相位期间 C2 被反相（相对于
地），产生一个经过 C4的信号，C4等于-2VCC。电荷泵接受最多 5.5V的输入电压。电压倍增器部分（V+）
的输出阻抗为 200Ω左右，电压反相器部分（V-）的输出阻抗为 450Ω左右。在典型应用中电容 C1-C4 的
值为 0.1μF，但是这个值不是临界值。增加 C1与 C2的值会降低电压倍增器与反相器的输出阻抗，而增加
存储电容 C3与 C4的值则降低 V+与 V-电源上的脉动。 
在关断模式（HIN206E、HIN211E 与 HIN213E）中，电荷泵被关断，V+被下拉到 VCC，V-被上拉到

GND，电源电流减少到 10μA 以下。发送器的输出端被禁止，并且接收器的输出端（除 HIN213E 的 R4
与 R5以外）被置于高阻抗状态。 
 
发送器 
发送器是 TTL/CMOS兼容的反相器，将输入端转换成 RS-232的输出端。输入逻辑门限大约是 VCC的

26%或者为 1.3V（VCC=5V时）。输入端的逻辑 1可在输出端产生一个-5V到 V-之间的电压，而逻辑 0则会
产生一个+5V到（V+ -0.6V）的电压。每个发送器的输入端都有一个 400kΩ的内部上拉电阻，因此未用的
输入端可以不必连接，并且输出端仍保持低电平状态。输出电压幅度达到 RS-232C规格，该规格要求电压
最少为±5V，并规定导致最坏情况的条件有：所有的发送器驱动最小 3kΩ的负载阻抗，VCC=4.5V，温度
达到允许的最大工作温度。发送器输出端的内部限斜率低于 30V/μs。输出端受短路保护并且可以不受限
制地短接到地线。在对输出端加±2V的电压，并且 VCC=0V时，掉电输出阻抗的最小值为 300Ω。 
 
接收器 
接收器的输入端可以接受±30V的电压，而呈现出所要求的 3kΩ到 7 kΩ的输入阻抗，即使是在掉电

时（VCC=0V）。接收器输入门限的典型值为 1.3V，在±3V的限制以内，被作为 RS-232规格的过渡区。接
收器的输出为 0V到 VCC。只要输入大于 2.4V，输出端就为低电平；而只要输入悬空或者在+0.8V与-30V
之间，输出端就为高电平。接收器还有 0.5V的滞后特点（除非是在关断时），可以提高噪声抑制功能。接
收器使能脚EN （HIN213E 中为 EN）未定义时可禁止接收器的输出端，并将它们置于高阻抗状态。在关
断模式中，接收器的输出端也被置于高阻抗（除 HIN213E的 R4与 R5以外）。 
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图 4  发送器 

 
 

 
图 5  接收器 

 
 

 
平均传送延迟=（tPHL+tPLH）/2 
图 6  传送延迟定义 

 
 
关断模式中 HIN213E的工作 
    HIN213E 的特点是有两个接收器 R4 与 R5 在关断模式中仍保持有效。在正常操作时，接收器的传送
延迟时间的典型值为 0.5μs。在关断时，该延迟时间稍微有所延长。在进入关断模式时，接收器 R4与 R5
在 SD =VIL 之后保持无效 80μs。在退出关断模式时，所有的接收器输出将为无效直到电荷泵电路达到正
常的工作电压为止。在采用 0.1μF的电容时,这段时间一般在 2ms以内。 
 
 
应用信息 

HIN2XXE可以用于所有的 RS-232数据终端与通信链路中。在不能为传统 RS-232接口电路提供±12V
电源的应用中 HIN2XXE特别有用。这些应用可提供典型接口配置。 
图 7 是一个简单的带有 CTS/RTS 信号交换功能的双工 RS-232。通过一个连接到 V+的 5kΩ的电阻驱
动，可以产生固定输出信号，如 DTR（数据端就绪）与 DSRS（数据信号发送速率选择）。 
在需要 4 个 RS-232 输入端与输出端的应用中（图 8），要注意每个电路需要两个电荷泵电容（C1 与

C2），但是可以共享公共的存储电容（C3与 C4）。共享公共存储电容的好处是可以避免使用两个电容并且
降低电荷泵的电源阻抗，这样可以有效地增加发送器的输出幅度。 
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图 7  带有 CTS/RTS信号交换功能的简单双工 RS-232端口 

 
 

 
图 8  两个 HIN232E的组合，用于需要 4对 RS-232输入端与输出端的应用 
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典型性能曲线图 

 
图 9  V-电源电压与 VCC的关系                        图 10  V+、V-输出电压与负载的关系 

 
 
模片特性 
 
模片尺寸： 
  128密耳×77密耳 
 
喷镀金属： 
  类型：铝 
  厚度：10kA±1 kA 
 
基底电位： 
  GND 
 
 

钝化： 
  类型：氮化物覆盖硅氧烷 
  氮化物厚度：8kA 
  硅氧烷厚度：7kA 
 
晶体管个数： 
  185 
 
制造工艺： 
  CMOS金属栅

金属喷镀掩模设计 
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双列直插塑料封装（PDIP） 

    E16.3（JEDEC MS-001 BB ISSUE D） 

 
 
注： 
1、控制尺度：英寸。在英式尺度与公制尺度冲突
时，以英寸为准。 
2、尺寸的确定与容度遵循 ANSI Y14.5M-1982。 
3、符号（Symbol）的定义见第 95 号出版物第 2.2
节中的“MO系列符号表”。 
4、A、A1与L型尺寸在符合JEDEC底板标准GS-3
（JEDEC seating plane gauge GS-3）的封装中测得。 
5、D、D1与E1型尺寸不包括模型薄膜或凸出部分。
模型薄膜与凸出部分不能超过0.010英寸
（0.25mm）。 
6、E与eA是在强制引脚垂直于基准面“-C-”时测得。 
7、eB与eC是在引脚未受束缚时在引脚末端处测得

的。eC必须为0或更大。 
8、B1的最大值不包括凸出部分。凸出部分不能超
过0.010英寸（0.25mm）。 
9、N为接线端总数。 
10、E8.3、E16.3、 E18.3、E28.3、E42.6的转角管
脚（1、N、N/2+1）为 B1 型，尺寸为 0.030~0.045
英寸（0.76~1.14mm）。 

    16脚双列直插塑料封装 
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小型塑料封装（SOIC） 
M16.15（JEDEC MS-012-AC ISSUE C） 

 
 
注： 
1、符号（Symbol）定义见第95号出版物第2.2节中的
“MO系列符号表”。 
2、量度与容度参照ANSI Y14.5M-1982标准。 
3、D型尺寸不包括模型薄膜、凸出部分或门栅毛边。
每边的模型薄膜、凸出部分或门栅毛边不应超过

0.15mm（0.006英寸）。 
4、E型尺寸不包括引脚间的薄膜或凸出部分。每边的
引脚之间的薄膜或凸出部分不应超过0.25mm（0.010英
寸）。 
5、封装主体上的沟槽是可选项。如果没有沟槽，则必
须在交叉阴影线区域用可见标志标明。 
6、“L”是焊接到基底的接线端的长度。 
7、“N”是接线端的个数。 
8、接线端数目仅供参考。 
9、管脚宽度“B”（在底板之上经测得为0.36mm(0.014
英寸)或更大）不能超过最大值0.61mm（0.024英寸）。 
10、控制尺度：毫米。转换为英寸时不需要精确转换。 

16脚窄体小型塑料封装 
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武汉力源信息技术服务有限公司 
免费电话：800-8808051 

小型塑料封装（SSOP） 
M16.209（JEDEC MO-150-AC ISSUE B） 

 
 
注： 
1、符号（Symbol）定义见第95号出版物第2.2节中的“MO
系列符号表”。 
2、量度与容度参照ANSI Y14.5M-1982标准。 
3、D型尺寸不包括模型薄膜、凸出部分或门栅毛边。每
边的模型薄膜、凸出部分或门栅毛边不应超过0.20mm
（0.0078英寸）。 
4、E型尺寸不包括引脚间的薄膜或凸出部分。每边的引
脚之间的薄膜或凸出部分不应超过0.20mm（0.0078英
寸）。 
5、封装主体上的沟槽是可选项。如果没有沟槽，则必须
在交叉阴影线区域用可见标志标明。 
6、“L”是焊接到基底的接线端的长度。 
7、“N”是接线端的个数。 
8、接线端数目仅供参考。 
9、B型尺寸不包括凸出部分。允许的凸出部分为0.13mm
（0.005英寸）超过了最大材料条件下的B型尺寸。 
10、控制尺度：毫米。转换为英寸时不需要精确转换。 

16脚缩小型塑料封装 
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武汉力源信息技术服务有限公司 
免费电话：800-8808051 

小型塑料封装（SOIC） 
M16.3（JEDEC MS-013-AA ISSUE C） 

 
 
注： 
1、符号（Symbol）定义见第95号出版物第2.2节中的
“MO系列符号表”。 
2、量度与容度参照ANSI Y14.5M-1982标准。 
3、D型尺寸不包括模型薄膜、凸出部分或门栅毛边。
每边的模型薄膜、凸出部分或门栅毛边不应超过

0.15mm（0.006英寸）。 
4、E型尺寸不包括引脚间的薄膜或凸出部分。每边的
引脚之间的薄膜或凸出部分不应超过0.25mm（0.010英
寸）。 
5、封装主体上的沟槽是可选项。如果没有沟槽，则必
须在交叉阴影线区域用可见标志标明。 
6、“L”是焊接到基底的接线端的长度。 
7、“N”是接线端的个数。 
8、接线端数目仅供参考。 
9、管脚宽度“B”（在底板之上经测得为0.36mm(0.014
英寸)或更大）不能超过最大值0.61mm（0.024英寸）。 
10、控制尺度：毫米。转换为英寸时不需要精确转换。 
 

16脚宽体小型塑料封装 
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武汉力源信息技术服务有限公司 
免费电话：800-8808051 

缩小型塑料封装（SSOP） 
M24.209（JEDEC MO-150-AG ISSUE B） 

 
 
注： 
1、符号（Symbol）定义见第95号出版物第2.2节中的
“MO系列符号表”。 
2、量度与容度参照ANSI Y14.5M-1982标准。 
3、D型尺寸不包括模型薄膜、凸出部分或门栅毛边。
每边的模型薄膜、凸出部分或门栅毛边不应超过

0.20mm（0.0078英寸）。 
4、E型尺寸不包括引脚间的薄膜或凸出部分。每边的
引脚之间的薄膜或凸出部分不应超过0.20mm（0.0078
英寸）。 
5、封装主体上的沟槽是可选项。如果没有沟槽，则
必须在交叉阴影线区域用可见标志标明。 
6、“L”是焊接到基底的接线端的长度。 
7、“N”是接线端的个数。 
8、接线端数目仅供参考。 
9、B型尺寸不包括凸出部分。允许的凸出部分为
0.13mm（0.005英寸）超过了最大材料条件下的B型尺
寸。 
10、控制尺度：毫米。转换为英寸时不需要精确转换。 

24脚缩小型塑料封装 
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武汉力源信息技术服务有限公司 
免费电话：800-8808051 

小型塑料封装（SOIC） 
    M24.3（JEDEC MS-013-AD ISSUE C） 

 
 
注： 
1、符号（Symbol）定义见第95号出版物第2.2节中的
“MO系列符号表”。 
2、量度与容度参照ANSI Y14.5M-1982标准。 
3、D型尺寸不包括模型薄膜、凸出部分或门栅毛边。
每边的模型薄膜、凸出部分或门栅毛边不应超过

0.15mm（0.006英寸）。 
4、E型尺寸不包括引脚间的薄膜或凸出部分。每边的
引脚之间的薄膜或凸出部分不应超过0.25mm（0.010
英寸）。 
5、封装主体上的沟槽是可选项。如果没有沟槽，则
必须在交叉阴影线区域用可见标志标明。 
6、“L”是焊接到基底的接线端的长度。 
7、“N”是接线端的个数。 
8、接线端数目仅供参考。 
9、管脚宽度“B”（在底板之上经测得为0.36mm(0.014
英寸)或更大）不能超过最大值0.61mm（0.024英寸）。 
10、控制尺度：毫米。转换为英寸时不需要精确转换。 

24脚宽体小型塑料封装 
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武汉力源信息技术服务有限公司 
免费电话：800-8808051 

缩小型塑料封装（SSOP） 
M28.209（JEDEC MO-150-AH ISSUE B） 

 
 
注： 
1、符号（Symbol）定义见第95号出版物第2.2节中的
“MO系列符号表”。 
2、量度与容度参照ANSI Y14.5M-1982标准。 
3、D型尺寸不包括模型薄膜、凸出部分或门栅毛边。
每边的模型薄膜、凸出部分或门栅毛边不应超过

0.20mm（0.0078英寸）。 
4、E型尺寸不包括引脚间的薄膜或凸出部分。每边
的引脚之间的薄膜或凸出部分不应超过0.20mm
（0.0078英寸）。 
5、封装主体上的沟槽是可选项。如果没有沟槽，则
必须在交叉阴影线区域用可见标志标明。 
6、“L”是焊接到基底的接线端的长度。 
7、“N”是接线端的个数。 
8、接线端数目仅供参考。 
9、B型尺寸不包括凸出部分。允许的凸出部分为
0.13mm（0.005英寸）超过了最大材料条件下的B型
尺寸。 
10、控制尺度：毫米。转换为英寸时不需要精确转
换。 

28脚缩小型塑料封装 
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武汉力源信息技术服务有限公司 
免费电话：800-8808051 

小型塑料封装（SOIC） 
M28.3（JEDEC MS-013-AE ISSUE C） 

 
 
注： 
1、符号（Symbol）定义见第95号出版物第2.2节中的
“MO系列符号表”。 
2、量度与容度参照ANSI Y14.5M-1982标准。 
3、D型尺寸不包括模型薄膜、凸出部分或门栅毛边。
每边的模型薄膜、凸出部分或门栅毛边不应超过

0.15mm（0.006英寸）。 
4、E型尺寸不包括引脚间的薄膜或凸出部分。每边的
引脚之间的薄膜或凸出部分不应超过0.25mm（0.010
英寸）。 
5、封装主体上的沟槽是可选项。如果没有沟槽，则
必须在交叉阴影线区域用可见标志标明。 
6、“L”是焊接到基底的接线端的长度。 
7、“N”是接线端的个数。 
8、接线端数目仅供参考。 
9、管脚宽度“B”（在底板之上经测得为0.36mm(0.014
英寸)或更大）不能超过最大值0.61mm（0.024英寸）。 
10、控制尺度：毫米。转换为英寸时不需要精确转换。 
 

28脚宽体小型塑料封装 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

声明：本资料仅供参考，如有疑问，请以相应英文资料为准。 
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